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Abstract (en)
The layer system for coating a substrate surface, comprises a first inner layer and a second outer layer deposited on the first layer, where one layer
is a zinc-nickel-alloy layer with a layer thickness of 1 mu m and the other layer is a metal layer. The second outer layer is formed by the zinc-nickel-
alloy layer and the first inner layer is formed by bronze- or nickel-phosphorus-alloy layer. The layer system has a corrosion resistance according to
ASTM G48 method A of 48 hours. An independent claim is included for a method for coating a substrate surface.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schichtsystem zur Beschichtung einer Substratoberflache sowie ein Verfahren zur Beschichtung einer
Substratoberflache mit einem entsprechenden Schichtsystem, wobei das Schichtsystem aus wenigstens zwei Schichten besteht, wobei eine Schicht
eine Zinn-Nickel-Legierungsschicht und die andere Schicht eine Schicht eines Metalls der Gruppe bestehend aus Nickel, Kupfer, Zinn, Molybdéan,
Niob, Kobalt, Chrom, Vanadium, Mangan, Titan und Magnesium, oder einer Legierung wenigstens eines dieser Metalle ist. Das erfindungsgemafie
Schichtsystem zeichnet sich durch eine hohe mechanische Stabilitat und grof3e Korrosionsbesténdigkeit aus.
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